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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(§) Vorrichtung zur Ableitung von Verlustwarme 
@ Eine Vorrichtung zur Ableitung von Verlustwarme elek- 

tronischer Bauteile, wobei ein Warmeableiteelement mit 

dem elektronischen Bauteil verbunden ist, ist dadurch ge- 

kennzeichnet, daS das Warmeableitelement ein Federele- 

ment ist und jeweils eine thermische Anbindungsflache 

an dem Bauteil sowie an dem Gehause aufweist, die der 

Grundflache des Bauelements im wesentlichen ent- 

spricht. 
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Bcschrcibung 
Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ableitung von 5 
Verlustwarme elektronischer Bauteile, wobei mit dem elek- 
Lronischen Bauteii ein Warmeableitelement thennisch lei- 
tend verbunden ist. 

Eine derartige Vorrichtung geht beispielsweise aus der 
US 5.587.882 hervor. Bei dieser wird die Verlustwarme in 10 
die Umgebung sowie tiber eine Leiterplatte an ein Gehause, 
in dem die Leiterplatte angeordnet ist, abgegeben. 

Bei diesen Vorrichtungen dient das Gehause als Warme- 
senke, wobei zur Ubertragung der Verlustwarme auf das Ge- 
hause im cincn Falle die Umgcbungsluft, im anderen Falie 15 
die Leiterplatte, die beide schlechte Warmeleiter sind, ver- 
wendet werden. 



Vorteile der Erfindung 



20 



Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Vorrich- 
tung zur Ableitung von Verlustwarme elektronischer Bau- 
teile dahingehend zu verbessern, daB sie bei einfacher Mon- 
tage des Warmeableitelements eine verbesserte Warmeab- 
leitung ermoglicht. 25 

Diese Aufgabc wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 
gelost. Die Ausbildung des Warmeableitelements als Feder- 
element mit jeweils einer thermischen Anbindungsflache an 
dem Bauelement und dem Gehause in einer GroBe, die im 
wesentlichen der Grundflache des Bauteils entspricht, hat 30 
den Vorteil der direkten thermischen Ankopplung des Bau- 
teils an eine Gehausewand, das heiBt an eine sehr groBe 
Warmcscnkc. Die Verlustwarme wird in diescm Falle dirckt, 
d. h. ohne Zwischenschaltung von Luft oder einer Leiter- 
platte oder dergleichen an das Gehause oder eine andere 35 
groBe Warmesenke abgegeben. Die deformierbare Ausbil- 
dung des Warmeableitelements als Federelement ermog- 
licht dabei auf besonders vorteilhafte Weise eine Anpassung 
auf unterschiedlich groBe elektronische Bauteile. 

Bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsform ist dabei vorge- 40 
sehen, daB das Warmeableitelement Befestigungsplatten zur 
Befestigung an dem Bauteii und der Wand des Gehauses 
aufweist, deren Flachen der Grundflache des Bauteils ent- 
sprechen. Auf diese Weise wird cine besonders optimale 
Warmeableitung erzielt. 45 

Die Befestigungsplatten sind dabei durch wenigstens ein 
deformierbares Verbindungselement miteinander verbun- 
den, wobei dieses wenigstens eine Verbindungselement we- 
nigstens eine an beiden Befestigungsplatten abwinkelbar be- 
festigte Verbindungsplatte ist. Diese warmeleitende Verbin- 50 
dungsplattc ermoglicht cine optimale Warmeableitung. 

Die Befestigung des Warmeableitelements auf dem Bau- 
teii erfolgt vorzugsweise durch einen warmeleitenden Kle- 
ber. 



55 



Zeichnung 



Wcitcrc Vorteile und Merkmale der Erfindung sind Gc- 
genstand der nachfolgenden Beschreibung sowie der zeich- 
nerischen Darstellung zweier Ausflihrungsbeispiele der Er- 60 
findung. 

In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 schematisch eine erste von der Erfindung Gebrauch 
machende Vorrichtung zur Ableitung von Verlustwarme und 

Fig. 2 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel einer Vorrichtung 65 
zur Ableitung von Verlustwarme. 



Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

Ein Ausfuhrungsbeispiel einer, Vorrichtung zur Ableitung 
von Verlustwarme, dargestellt in Fig. 1 , umfaBt ein Warme- 
ableitelement 10, das einerseits an einer Gehausewand 20 
eines Gehauses, andererseits an einem als Rip-Chip ausge- 
bildeten integrierten Schaltkreis 30 befestigl ist. Der Schalt- 
kreis ist iiber ein sogenanntcs Underfill 32 auf einer Leiter- 
platte 40 befestigt und mit Kontaktelementen der Leiter- 
platte elektrisch leitend verbunden. 

Das Warmeableitelement 10 umfaBt zwei Befestigungs- 
platten 12, 13, die iiber eine Verbindungsplatte 15, die ab- 
winkelbar sowohl an der Befestigungsplatte 12 als auch an 
der Befestigungsplatte 13 befestigt ist, miteinander verbun- 
den sind. Die dem Bauteii 30 abgcwandte Befestigungs- 
platte 12 ist iiber Nieten 16 an der Gehausewand 20 befe- 
stigt, wohingegen die dem Bauteii 30 zugewandte Befesti- 
gungsplatte 13 durch einen warmeleitenden Kleber 50 auf 
dem Bauteii 30 befestigt ist. 

Die Befestigungsplatten 12, 13 weisen eine Grundflache 
auf, die im wesentlichen der Grundflache des Bauteils 30 
entspricht, so daB die Befestigungsplatten 12, 13 das Bauteii 
30 groBflachig uberdecken. In entsprechender Weise weist 
die Verbindungsplatte 15 eine Grundflache auf, die im we- 
sentlichen den Grundflachen der Befestigungsplatten 12 und 
13 entspricht. Auf diese Weise wird eine optimale Warme- 
ableitung der Verlustwarme des Bauteils 30 und der Gehau- 
sewand 20 erzielt. Durch die abwinkelbare Befestigung der 
Verbindungsplatte 15 an den beiden Befestigungsplatten 12, 
13 ist die gesamte Vorrichtung zur Ableitung der Verlust- 
warme deformierbar, so daB sie auf beispielsweise Bauteile 
unterschiedlicher Hohe anpaBbar ist. 

Bei einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel, dargestellt in 
Fig. 2, sind diejenigen Elemente, die mit denen des ersten 
identisch sind, mit denselben Bezugszeichen versehen, so 
daB bezuglich deren Beschreibung auf die Ausfuhrungen 
zum ersten Ausfuhrungsbeispiel vollinhaltlich Bezug ge- 
nommen wird. 

Im Gegensatz zu dem in Fig. 1 dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel ist bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel nicht nur eine einzige Verbindungsplatte, son- 
dern zwei jeweils abwinkelbar an den Befestigungsplatten 
12, 13 befestigte Verbindungsplatten 17, 18 vorgesehen, de- 
ren Flachc zusammengenommen im wesentlichen wie- 
derum der Rache der Befestigungsplatten und damit der 
Flache des elektronischen Bauteils 30 entsprechen. 

Dariiber hinaus ist bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel die Verbindungsplatte 12 nicht durch Nieten 
16, sondem durch eine warmeleitende Klebeverbindung 19 
an der Gehausewand 20 befesiigt. 

Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Ableitung von Verlustwarme elek- 
tronischer Bauteile (30), wobei ein Warmeableitele- 
ment (10) mit dem elektronischen Bauteii (30) verbun- 
den ist, dadurch gckennzeichnct, daB das Warmeab- 
leitelement (10) ein Federelement ist und jeweils cine 
thermische Anbindungsflache an dem Bauteii (30) so- 
wie an dem Gehause aufweist, die der Grundflache des 
Bauteils (30) im wesentlichen entspricht. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Warmeableitelement (10) Befesti- 
gungsplatten (12, 13) zur Befestigung an dem Bauteii 
(30) und der Wand (20) aufweist, deren Flachen der 
Grundflache des Bauteils (30) im wesentlichen entspre- 
chen. 

3. Vorrichtung nach. Anspruch 2, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB die Bcfestigungsplattcn (12, 13) durch 
wenigstens ein deformierbares Verbindungselement 
(15; 17, 18) miteinander verbunden sind. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das wenigstens eine Verbindungselement 5 
wenigstens eine an beiden Befestigungsplatten (12, 13) 
abwinkelbar befestigte Verbindungsplatte (15; 17, 18) 
aufwcist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Warmeableitelement (10) auf dem 10 
Bauteil (30) durch ein en warmeleitenden Kleber (50) 
befestigt ist. 
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